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FIG.1

(57) Abstract: The invention relates to a hybrid structure (10) for a surface acoustic wave device, comprising a useful layer (1) of
piezoelectric material, joined to a support substrate (2) having a lower coefficient of thermal expansion than the useful layer (1), and an
intermediate layer (3) arranged between the useful layer (1) and the support substrate (2). The intermediate layer is a sintered composite
layer (3) formed from powders of at least a first material and a second material diffferent from the first.

(57) Abrégé : L'invention concerne une structure hybride (10) pour dispositif a ondes acoustiques de surface comprenant une couche
utile (1) de matériau piézoélectrique assemblée a un substrat support (2) présentant un coefficient de dilatation thermique inférieur
O a celui de la couche utile (1), et une couche intermédiaire (3) située entre la couche utile (1) et le substrat support (2). La couche
intermédiaire est une couche composite frittée (3), formée a partir de poudres d'au moins un premier matériau et un deuxi¢éme matériau
différent du premier.
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